GOLDTECH YP

IS1 YALITIM LEVHA YAPISTIRMA HARCI
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YAPI KiMYASALLA®RI

TANIM

® Cimento esasli, polimer katkili, ylksek performansli, ylksek
stabiliteye sahip, 1s1 yalitim levhalari (XPS, EPS) icin 6zel olarak
hazirlanmis yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI

® Tum i¢ ve dis mekanlarda,
e Tum yapilarda XPS, EPS, politretan levha vb. gibi 1si yalitim
® levhalarinin yapistinlmasinda kullanilir.

OZELLIKLERI

e Uygulamasi kolaydir, fazla iscilik gerektirmez.
e Egilme ve basinc dayanimi yiksektir.
® |sleme slresi uzundur.

YUZEY HAZIRLIGI

® Uygulama yapilacak levha ylizeyi temiz ve kuru olmaldir.

Yizey, yapismayi énleyecek kalintilardan arindirilmalidir.

Yizeyde kirik ve oyuk bélgeler TH-500 Tamir Harci ile onarilmalidir.
Uygulama kalinugi, zemin tzerindeki plrizli ve gézenekli
ozellikleri dikkate alinarak belirlenmelidir.

Yizey bozuklugunun fazla oldugu ya da buyik alanlar igin
yapilacak uygulamalarda, mastar kullanilmasi énerilir.

UYGULAMA

® 25 kg GOLDTECH YP 5,5-6,0 lt su Uzerine yavasca bosaltilmali ve
homojen bir karisim elde edilene kadar dusik devirli mikser ile
karistinlmalidir.

® Uygulama talimatinda belirtilmeyen herhangi bir katki katilmamalidir.

® Hazirlanan harg, olgunlasmasi igin 5 dakika dinlendirilmelidir.
Uygulama yapmadan tekrar 1-2 dakika karistiriniz.

® Eger ylizey dlzgin ise, yapistirma harci levhalar arkasina taraklama
yontemi ya da 6bekleme yéntemiyle yapilabilir.

® Yapistirma islemi sirasinda levhalarin ayni seviyede olup olmadigini
kontrol ediniz.

® Hazirlanan harci 2 saat icerisinde tiiketiniz. Kullanim siiresi ge¢mis
harci atiniz.

e Ortam sicakl@ina ve ylzey 6zelliklerine bagl olarak, mekani
dibelleme islemini en az 24 saat sonra yapiniz.

UYARI VE ONERILER

® GOLDTECH YP ile i1si yaliim levhalari duvara yapistirildiktan sonra
mutlaka ylizeye uygun dibel ile mekanik olarak tutturulmaldir.

e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gdze temas
ettirmeyiniz.

® Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yikanmalidir.

e Uygulama dncesi ambalaj-irtin ve uygulama esnasinda zemin,
rizgdrdan ve dogrudan giinesin etkisinden korunmalidir.

® Belirtilen tliketim miktari genel bir bilgidir. Uygulama kosullar ve
ylizey 6zelliklerine bagli olarak degisiklik g&sterebilir.

TAMAMLAYICI URUN
® TH-500 Tamir harci

TEKNIK OZELLIKLER
Gortnim Gri
Uygulama sicakligi (+5°C)-(+30°C)

Sicaklk dayanimi (-30°C)-(+60°C)

Uygulama sonrasi siva igin gerekli slire saat 24 saat

Yapistiricinin bosluklu birim hacim ktlesi >1000 kg/m3

Basing dayanimi > 6,0 N/mm?

Egilme dayanimi >2,0 N/mm?

Alt tabakaya yapisma kuvveti >0,5 N/mm?

Isi yalitim levhasina yapisma kuvveti > 0,08 N/mm?

Suemme <5 gram (30 dakika)
<10 gram (240 dakika)

Elek analizi 1 mm elek icin <%!1

Yangina tepki sinifi Al

@ Bu degerler laboratuvar sartlarinda ((23+2)°C sicaklik ve %50 bagil nem) elde edilmis olup santiye ortamindaki
uygulamalarda degisiklik gosterebilir.

® Uriiniin amacinin disinda kullanilmasi ya da yukarida belirtilen uygulama sartlari ve dnerilerine uyulmamasi halinde
olusabilecek uygulama hatalarindan MYFIX YILDIZ YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TIC. LTD. $TI. sorumlu degildir.

TUKETIM
® 4,0+0,1 kg/m? (3 mm uygulama igin)

AMBALAJ
e 25 kg Kraft torba (palette 64 torba, 1600 kg)

RAF OMRU
® Acilmamis ambalajinda ve kuru ortamlarda, Gretim tarihinden
itibaren 12 aydir.

KALITE BELGELERI
® TS 13687 standardina uygundur.
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TS 13566/HAZIRAN 2013
GOLDTECH YP

Yapistiricinin bosluklu birim hacim katlesi :>1000 kg/m3

Basing dayanimi 1> 6,0 N/mm?

Egilme dayanimi :22,0 N/mm?

Alt tabakaya yapisma kuvveti 12 0,5 N/mm?

Ist yalitim levhasina yapisma kuvveti 120,08 N/mm?

Suemme :<5 gram (30 dakika)
<10 gram (240 dakika)

Elek analizi :Elek analizi
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